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· Erste offene End-to-End-Plattform für die Elektronikentwicklung vereint Bauelemente-Evaluierung, modellbasierte Systementwicklung, Lifecycle-Management von Komponenten sowie frühe Konzeptvalidierung in einer einheitlichen Cloud-Umgebung

· Modellbasierte Evaluierungs- und Optimierungstechnologie, die auf Basis des gesamten Systemdesign-Kontexts automatisch passende MCUs empfiehlt

· Integration von RA-MCUs mit e² studio, SDKs und der Toolchain von Renesas

· Live-Demos auf der embedded world 2026 in Nürnberg (Halle 4, Stand 305 und Halle 1, Stand 234)

Nürnberg / Tokio, 11. März 2026 ― Renesas Electronics Corporation (TSE:6723), ein führender Anbieter innovativer Halbleiterlösungen, gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Renesas 365, Powered by Altium, bekannt. Dabei handelt es sich um eine intelligente, modellbasierte Plattform, die Bauelemente-Evaluierung, modellbasierte Systementwicklung und frühe Konzeptvalidierung auf einer einheitlichen Plattform integriert. Renesas 365 basiert auf einer Cloud-Umgebung und ist die branchenweit erste Plattform ihrer Art, die Halbleiter und Systeme in einem offenen, skalierbaren Ecosystem zusammenführt.

Entwickler sehen sich beim modernen Embedded-Design häufig mit Herausforderungen wie fragmentierten Workflows, manueller Komponentensuche und eingeschränkter Systemtransparenz konfrontiert. Renesas 365 begegnet diesen Herausforderungen, indem bislang isolierte Werkzeuge – wie etwa Embedded-Softwaredateien, Datenblätter und Applikationshinweise – in einer integrierten, cloudbasierten Plattform zusammengeführt werden. Mit Renesas 365 können Entwicklungsteams Architekturen gemeinsam evaluieren, Hardware und Software parallel entwickeln und Systemdesign-Entscheidungen auf Basis von Echtzeit-Einblicken treffen.

Nach der Vorstellung des Konzepts startet Renesas nun die erste Phase von Renesas 365 und integriert dabei mehr als 550 Varianten der RA-Mikrocontroller-Familie (MCUs). Dabei handelt es sich um ein branchenführendes, Arm®-basiertes MCU-Portfolio, das Renesas zusammen mit einem umfassenden Set an Entwicklungstools bereitstellt.

Mithilfe modellbasierter Evaluierungs- und Optimierungstechnologien können Entwickler Renesas 365 nun als intelligente Entwicklungsumgebung nutzen. Diese unterstützt sie aktiv bei der Auswahl der passenden MCUs auf Basis der vollständigen Systemanforderungen. Anstatt Datenblätter isoliert zu durchsuchen, erhalten Entwickler kontextbasierte Empfehlungen, die auf Pin-Belegung, Peripherie, Timing, Leistungsaufnahme und der Einbindung der Bausteine in die Systemarchitektur basieren. Aufgaben, für die Entwickler typischerweise Stunden für die Durchsicht von Datenblättern und Tool-Anforderungen benötigen, lassen sich so in wenigen Minuten erledigen, wodurch sich die Evaluierungszeit erheblich verkürzt. Diese Systemintelligenz beschleunigt die Designkonvergenz, minimiert nachgelagerte Überarbeitungen und verkürzt die Time-to-Market – bei gleichzeitig robusterer, effizienterer und kosteneffektiverer Embedded-Entwicklung.

„Die allgemeine Verfügbarkeit von Renesas 365 markiert einen entscheidenden Meilenstein bei der Umsetzung der Digitalisierungsvision von Renesas“, erklärt Gaurang Shah, Vice President und General Manager Embedded Processing bei Renesas. „Mit der Einführung der ersten Phase einer intelligenten Entwicklungsumgebung, die die frühe Entwicklungsphase unterstützt, schaffen wir die Grundlage für die nächste Ausbaustufe, in der Hardware- und Software-Subsysteme innerhalb von Renesas 365 verwaltet werden. Damit können unsere Kunden softwaredefinierte Produkte der nächsten Generation schneller und kosteneffizienter entwickeln, skalieren und warten.“

In Verbindung mit der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) e² studio, dem Flexible Software Package (FSP) und intelligenter Dokumentation können Entwickler integrierte Design-Workflows nutzen, die speziell für RA-MCU-Bausteine entwickelt wurden. Dazu gehören Sensortechnik, Power-Management und Compiler-Unterstützung.

Zu den wichtigsten Funktionen von Renesas 365 zählen:

· Modellbasierte Analyse, Identifikation und Auswahl von Komponenten und Systemen
· Durchgängige digitale Workflows für Systeme, Hardware und Software
· KI-gestützte Unterstützung bei Designrandbedingungen, Ressourcenmanagement und Fehlerbehebung
· Over-the-Air-Management (OTA) für RA-MCUs

Bestehende Kunden können ihre aktuellen Projekte mit e² studio und Renesas 365 verknüpfen und die Plattform sofort nutzen. Hingegen werden Entwickler, die ein neues Projekt starten, durch die systembezogene Auswahl von Komponenten und Lösungen geführt. So können sie kompatible Bausteine identifizieren und die Umsetzbarkeit evaluieren. Dieses systembezogene Kontextverständnis beschleunigt die frühe Entwicklungsphase erheblich und reduziert Iterationsschleifen.

Digital vernetzte Hardware- und Softwarekonfigurationen
Wenn Entwickler Änderungen an ihrem System vornehmen, erfasst die Plattform automatisch alle Iterationen und verknüpft sie mit den entsprechenden Designelementen. Dadurch können Teams jederzeit auf frühere Hardware- und Softwarekonfigurationen zurückgreifen. Dank eines kontextbasierten intelligenten Systems hilft Renesas 365 dabei, Ressourcen- oder Designrestriktionen frühzeitig zu erkennen, geeignete Lösungsansätze vorzuschlagen und Designentscheidungen mit weniger Iterationen fundierter zu treffen. Darüber hinaus ermöglicht Renesas 365 das Management und die Aktualisierung von RA-basierten Komponenten auch nach Abschluss des ursprünglichen Designs über eine integrierte OTA-Funktion (Over-the-Air).

Eine offene Plattform für maximale Flexibilität
Renesas 365 ist eine offene und skalierbare Plattform, die den realen Entwicklungsprozess elektronischer Systeme widerspiegelt. Entwickler haben die Möglichkeit, Komponenten von Drittanbietern, Sensoren und Partnertools direkt in ihre Systemdesigns zu integrieren. Dieser offene Ansatz ermöglicht es Entwicklungsteams, Zielkonflikte zu bewerten, Multi-Vendor-Architekturen zu berücksichtigen, um Lösungen mit integriertem Systemkontext individuell anzupassen.

Ausbau des Renesas 365 Ecosystems
Die nächste Phase von Renesas 365 befindet sich derzeit in der Entwicklung. Sie ebnet den Weg dafür, dass vollständige Subsystem-Bausteine als von der Plattform gepflegte Komponenten modelliert werden können. Im Zuge dieser Weiterentwicklung werden weitere Produktfamilien von Renesas unterstützt und das Ecosystem für Komponenten um zusätzliche Bausteine von Drittanbietern erweitert. Subsystem-Komponenten wie Peripheriekonfiguration, Power-Management und Software werden automatisch definiert, verwaltet und auf Kompatibilität geprüft. Mit diesen anpassbaren Bausteinen können Anwender ihre Time-to-Market verkürzen, den Entwicklungsaufwand reduzieren und Zugang zu modernsten Technologien erhalten.

Renesas präsentiert Renesas 365 auf der embedded world 2026 in Nürnberg an zwei Standorten:

Renesas-365-Stand (Halle 4, Stand 4-305): Der Stand ist vollständig der Lösung Renesas 365 gewidmet und bietet Live-Demos zu integrierten RA-Workflows, modellbasierter Systemanalyse und intelligenter Validierung.

Renesas-Stand (Halle 1, Stand 1-234): Hier präsentiert Renesas Produkte aus seinem umfassenden Portfolio führender Halbleiterlösungen mit Live-Demos.


Verfügbarkeit
Renesas 365 ist ab sofort für neue und bestehende RA-Entwickler verfügbar. Weitere Informationen unter: www.renesas.com/en/renesas365


Video: https://presse.hbi.de/pub/Renesas/Presskits/EW2026/Renesas_365_demo_video.mp4


Über Renesas Electronics Corporation
Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723) engagiert sich für eine sicherere, intelligentere und nachhaltigere Zukunft, in der Technologie das Leben der Menschen vereinfacht. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Mikrocontrollern vereint Renesas sein Know-how in den Bereichen Embedded Processing, Analog & Power sowie Connectivity und stellt ein umfassendes Portfolio an Halbleiterlösungen bereit. Diese Winning Combinations beschleunigen die Markteinführung von Automotive-, Industrie-, Infrastruktur- und IoT-Anwendungen. Renesas ermöglicht damit Milliarden von vernetzten, intelligenten Lösungen, die die Lebens- und Arbeitswelt der Menschen verbessern. Weitere Informationen unter: renesas.com. Folgen Sie Renesas auch auf LinkedIn, Facebook, X, YouTube und Instagram.


	###

Hinweis
Alle in dieser Pressemitteilung erwähnten Namen von Produkten oder Dienstleistungen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.



Medienkontakt für weitere Presseinformationen, Bildmaterial oder Artikelanfragen:
Alexandra Janetzko
HBI Communication Helga Bailey GmbH (PR-Agentur), Hermann-Weinhauser-Str. 73, 81673 München
Tel.: +49 89 99 38 87-32
E-Mail: alexandra_janetzko@hbi.de
Web: www.hbi.de

image1.jpeg
LENESAS

BIG IDEAS FOR EVERY SPACE




image2.png
OSEOIOY SMBN OSEO|SH SMBN 8SES|OH SMBN




